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壹、計畫摘要 

主要將目標設定為在不減低任何規格前提下，研發出製程、電壓、溫度的補償技術，進

而設計出低功耗的展頻時脈產生器。 

貳、背景及目的 

   電子設備不斷進步，晶片製程不斷提升的時代下，我們挑戰設計更低功耗、更高頻

率的設計架構，然而頻率的提高會使得電磁波的干擾趨於嚴重，因此展頻的技術隨之問

世，鎖向迴路的設計成為了重點。近年來由於提倡環保的概念，因此我們不再一昧追求

高頻的設計，節省面積降低功耗也成為我們努力的方向之一。 

參、研究方法及進行步驟 

1. 此專題的目標在於低功耗以及高頻的鎖相迴路與展頻時脈之設計，同時具備製程、

電壓、溫度的補償方案。 

2. 透過模擬軟體的模擬以及透過閱讀論文來尋找創新的架構或是最佳化的設計，使用

模擬軟體可以知道晶片在各種變數下的狀態，同時也可以知道電路是否正常的操作

以及達到我們想要的操作規格，最後設計完之後才會作layout，而presim和 postsim

有通過的話，就會下晶片，再來晶片測試有通過的話，專題就是圓滿地完成了。 

3. 有些模擬軟體沒考慮進去的因素例如一些電晶體電路上的寄生效應，使得晶片下來

的時候結果不符合預期，因此在做晶片設計時必須做很縝密及有周全的考量，遇到

問題尋求教授、學長協助，也需要上網蒐集資料來補足思考上的缺失。 

肆、儀器設備需求表 

電源供應器，示波器，頻譜分析儀(測晶片)，電腦，還有一些軟體包括 hspice,waveview 

cscope,visio…等等。 

伍、預期完成之工作項目及具體成果 

1. 大三上完成鎖相迴路設計，大三下至大三暑假結束前完成展頻時脈設計並下晶片。 

2. 製造出低功耗高速度的晶片，包括鎖相迴路以及展頻時脈之設計。 

3. 此專題為個人研究無分組。 

陸、預定進度甘梯圖 

請視計畫性質及需求自行訂定。 
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資料及文獻收集 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ       

統整資料及文獻 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ       

子電路設計模擬  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  

創新子電路及子電

路設計模擬

a s k  

      ˇ ˇ ˇ ˇ    

Layout 以及下晶片

及測試 
       ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

進度累計百分比(%) 2 10 20 25 30 45 55 65 75 85 95 100
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